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PORTARIA INTERMINISTERIAL Ne 228, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2009

0OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO
EXTERIOR E DA CIENCIA E TECNOLOGIA, no uso das atribuicdes que Ihes confere o inciso Il do paragrafo
Unico do art. 87 da Constituicdo Federal, tendo em vista o disposto no § 62 do art. 72 do Decreto-Lei n2 288, de
28 de fevereiro de 1967, no § 12 do art. 22, e nos artigos 13 a 16 do Decreto n2 6.008, de 29 de dezembro de
2006, e o que consta no processo MDIC ne 52000.001052/2005-10, de 13 de janeiro de 2005, resolvem:

Art. 12 O Processo Produtivo Basico para os BENS DE INFORMATICA, industrializados na Zona
Franca de Manaus, estabelecido pela Portaria Interministerial MDIC/MCT ne 7, de 13 de janeiro de 2009, passa a
ser o seguinte:

| - montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;

Il - montagem das partes elétricas e mecénicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e

Il - integragd@o das placas de circuito impresso e das demais partes elétricas e mecénicas na
formagao do produto final, montadas de acordo com os incisos | e Il acima.

§ 12 Desde que obedecido o Processo Produtivo Bésico, as atividades ou operagdes inerentes
as etapas de produgdo poderdo ser realizadas por terceiros, no Pais, exceto a etapa descrita no inciso Ill que
nao podera ser objeto de terceirizagéo.

§ 20 Nao descaracteriza o atendimento ao Processo Produtivo Basico definido nesta Portaria a
inclusdo, em um mesmo corpo ou gabinete de um bem de informatica, de unidades de discos magnéticos,
opticos e fonte de alimentagéo que nao tenham cumprido o Processo Produtivo Basico nesta Portaria.

Art. 20 Ficam temporariamente dispensados de montagem os seguintes mddulos ou
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Paragrafo Unico. Ficam dispensados de montagem, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes
subconjuntos:
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Art. 32 A etapa constante no inciso | do § 12 do art. 12 da Portaria Interministerial MDIC/MCT ne
180, de 2 de setembro de 2008, referente a estampagem de chapas metélicas da estrutura mecanica de
fechamento do gabinete de unidades digitais de armazenamento de dados em meio magnético esta dispensada
no periodo de 4 de margo de 2009 até 31 de dezembro de 2010, limitadas a 100 pegas ou unidades.

Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.
Art. 50 Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCT n2 7, de 13 de janeiro de 2009.
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